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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D’INTERFACE -

Partie 3: Emetteurs-récepteurs SFF MT-RJ a 20 broches

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mopidialeN\de norfnalisation

comp¢sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natio El)/|La CEIl a
pour j i Srati i i i isation|dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet € i Normes
interngtionales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava mitp national
intéregsé par le sujet traité peut participer. s et non
gouve nementales en Ilalson avec la CEl, éfroitement
avec entre les
deux

2) Les dé¢cisions ou accords officiels de la CEl concernant les ques TOR i é , a mesure
du po S|ble un accord mternatlonal sur les su1ets étudiés, £ € ité i ihtéressés

3) Les dpcuments produits se présentent sous la forme/de i internationales. lls sopt publiés
‘ et agréés comme telp par les

4) Dans |e but d'encourager l'unification internat ke i de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente dans toute la mesure po i o s _internationales de la CEIl dans leufs normes
natio Qrme de a CEl et la norme nationale ou |régionale
corre i indi f

5) La CE onsabilité
n’est

6) L’atte ¢ Ats de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objet i ieté Note de droits analogues. La CEl ne saurait étre tgnue pour
respo 5 oir i iés i propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatic été établie par le sous-comité 86C: Systémes et

disposit Fibres optiques

Le texte des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/488/FDIS 86C/507/RVD

Le rappprt.de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vofe ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme constitue la Partie 3 de la série CEIl 62148, publiée sous le titre général
Composants et dispositifs actifs en fibres optiques — Normes de boitier et d’interface. Cette
série se compose de la Partie 1, consacrée aux généralités, et d’'un certain nombre de parties
spécifiques a diverses familles de modules:

Partie 1:  Généralités et lignes directrices

Partie 2:  Emetteurs-récepteurs SFF MT-RJ a 10 broches

Partie 3: Emetteurs-récepteurs SFF MT-RJ a 20 broches

Partie 4: Emetteurs-récepteurs a fibres optiques en plastique PN 1x9

Partie 5:  Modules a fibres optiques SC 1x9
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 3: SFF MT-RJ 20-pin transceivers

FOREWORD

1) The IBC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi

intern
this e

participate in this preparatory work. International, governmental and no

with

Organjization for Standardization (ISO) in accordance with conditions d

organ

2) The fi
intern
from 4

3) Thed

of standards, technical specifications, tech
Comnittees in that sense.

4) In order to promote international unification,

he |IEC also participate in this preparation. The IEC collabd

zations.

rmal decisions or agreements of the IEC on technlc
htional consensus of opinion on the relevant subjects
Il interested National Committees.

bcuments produced have the form of recommend ioks\forinter

ationakuse and are published i
& are accepted by thg

Standgrds transparently to the maximum ,ex their national and regional stand
divergence between the IEC Standard and the i ational or regional standard shall
indicajed in the latter

5) The IEC provides no markiQg prqcedure te_ihdi val and cannot be rendered responsib
equipment declared to be in e

6) Attent|on is drawn to the pb Y elements of this International Standard may be t
of patént rights. The IEG ' ronsible for identifying any or all such patent rights.

Internat|onal Sta has _been prepared by subcommittee 86C: Fib

systems

The texf{

Full infgrmation on

\ FDIS Report on voting
) 86C/488/FDIS 86C/507/RVD

e voting for the approval of this standard can be found in the r

lomprising
promote
fields. To
ration is
[with may
s liaising
Ernational
n the two

sible, an
sentation

the form
National

ernational
hrds. Any
pe clearly

e for any

e subject

ibre optic

bport on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard constitutes Part 3 of the IEC 62148 series, published under the general title
Fibre optic active components and devices — Package and interface standards. This series
consists of Part 1, devoted to general requirements, and various parts, specific to individual

module

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 5:

families.

General and guidance

SFF MT-RJ 10-pin transceivers

SFF MT-RJ 20-pin transceivers

PN 1x9 plastic optical fibres transceivers
SC 1x9 fibre optic modules
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Partie 6: Emetteurs-récepteurs PON-ATM

Partie 7:  Emetteurs-récepteurs SFF LC a 10 broches

Partie 8: Emetteurs-récepteurs SFF LC a 20 broches

Partie 9:  Emetteurs-récepteurs SFF MU duplex a 10 broches

Partie 10: Emetteurs-récepteurs SFF MU duplex a 20 broches

Partie 11: Modules de diode laser de modulation intégrée a 14 broches

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2009.
A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%

24
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Part 6: ATM-PON transceivers

Part 7. SFF LC 10-pin transceivers

Part 8: SFF LC 20-pin transceivers

Part 9: SFF MU duplex 10-pin transceivers

Part 10: SFF MU duplex 20-pin transceivers

Part 11: 14-pin modulator-integrated laser diode modules

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2009. At this date, the publication will be

e recopfirmed:
. withfrawn;

* replaced by a revised edition, or
* amepded.

@%
8
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INTRODUCTION

Les émetteurs-récepteurs a fibres optiques sont utilisés pour convertir les signaux électriques
en signaux optiques et vice versa. Cette norme traite de l'interface physique des émetteurs-
récepteurs a petit facteur de forme (SFF) a 20 broches. Ces émetteurs-récepteurs sont
congus pour étre utilisés avec les connecteurs optiques duplex SFF MT-RJ. Les émetteurs-
récepteurs sont destinés a étre utilisés avec des applications de cartes pour circuits imprimés
a trous traversants.

@%
8
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INTRODUCTION

Fibre optic transceivers are used to convert electrical signals into optical signals and vice
versa. This standard covers the physical interface for a 20-pin small form factor (SFF)
transceiver. This transceiver is designed for use with the SFF MT-RJ duplex optical
connector. The transceiver is designed for use with through-hole printed circuit-board
applications.

@%
8
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES
NORMES DE BOITIER ET D’INTERFACE -

Partie 3: Emetteurs-récepteurs FFP MT-RJ a 20 broches

1 Domaine d’application

EI:2003

La présente partie de la CEl 62148 couvre les spécifications de I'interface physique pour la
famille gdes modules d’emetteurs-recepteurs a fibres optiques SFF MT-RJ @ 20 roches.

Cette norme vise a spécifier de maniére adéquate les prescriptions i ! dnetteur-
récepteyr optique qui permettra l'interchangeabilité mécanique g d¢epteurs
conformes a cette norme a la fois sur la carte de circuit impri btion de
montagé de panneau.

2 Reéfiérences normatives

Les do¢ S 3 présent
document. Pour les références datéeg i cité que. Pour les réfgrences
non datges, la derniére édition du docymen ayentuels
amendements).

CEl 61[54-18: hille de
connecfeurs de type MT-

CEl 62 Ditier et
d’interfq

3 Déflinition et

Pour le livantes
s’appliq

3.1 Deé

3.1.1

émetteyr-récepteur optique a petit facteur de forme

émetteur-récepteur compact de signaux numeriques optiques dont le boitier présente la méme

section efficace d’encombrement que la prise du connecteur électrique RJ-45
3.2 Abréviation

SFF: petit facteur de forme

4 Classification

Les émetteurs-récepteurs décrits dans ce document sont classés dans le type 1
mément a la CEl 62148-1.

confor-
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 3: SFF MT-RJ 20-pin transceivers

1 Scope

This part of IEC 62148 covers the physical interface specifications for the SFF MT-RJ 20-pin
fibre optic transceiver module family.

The inte optical
transcei rith this
standardl both at the printed circuit wiring board and for any panéln nt.

2 Noi

The foll
For datsg
of the re

cument.
t edition

IEC 617

IEC 621
Part 1:

3 Defjinition azd ab
For the purpose of‘thi

3.1 Dlefinition

dards —

apply.

3.1.1
small fq
a comp ica al/signal transceiver whose package has the same cross gectional

3.2 Abbrfeviation

SFF: small form factor

4 Classification

The transceiver described in this document is classified as type 1 according to the definitions
of IEC 62148-1.
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5 Spécification du module d’émetteur-récepteur a fibres optiques

Interface de connecteur optique

Cette norme s’applique a l'interface de connecteur optique MT-RJ. Des dimensions détaillées

de socle optique sont données a I’Article 7.

L’affectation des accés optiques en émission et en réception est alignée sur celle des broches
électriques. Une moitié du module correspond au coté émetteur et 'autre au coté récepteur.
Les affectations sont représentées a la Figure 1 (vue de dessus du module avec les broches

en dessous).

6 Interface électrique

6.1 Généralités

L’interface électrique dans cette norme définit uniquemse
chaquel|broche.

6.2 hlumérotation des bornes électriques

L’attrib

tion des numéros des broches est, donné @Fig e 1 (bornes éle
observdes du dessus du module aveC les brocheg en.des sh

O %oam@@oa)@
SQ 2 18 1716 15 14 13 1211

12 34 56 7 8 910
(ONONOXORONONONONOXO

ution des numéros des bornes électriques
du module avec les broches en dessous)

IEC 059/03

ase de

ctriques
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5 Specification of fibre optic transceiver modules

Optical connector interface

This standard applies to the MT-RJ optical connector interface. Detailed dimensions of the
optical receptacle are provided in Clause 7.

6 Electrical interface

6.1 General

The elegtrical interface in this standard defines only the basic functionality of ea\w

Pin-nunbering assignments are shown in Figure 1 (viewed from the\top,6f\the

pins underneath). <\ \
INY

Tx

6.2 Numbering of electrical terminals

odule with

Rx 56 7 8 910

ONONONONONONOROXOXO)

IEC 059/03
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6.3 Affectation des bornes électriques

Tableau 1 — Définitions des fonctions des broches
du coté récepteur de I’émetteur-récepteur

Partie a 20 Symbole Description des fonctions
broches
Goujons de montage
MS a MS Les goujons de montage sont destinés a assurer la fixation mécanique de
I’émetteur-récepteur sur la carte. lls peuvent également assurer une connexion
facultative de I’émetteur-récepteur a la terre du chassis de I'équipement.
1 zﬂﬂgﬂfﬁg:‘ (:i”r Dispositif de surveillance pour photodétecteur laser:
. caractéristique facultative
photodétecteur
. . N
2 Vee, Terre du signal récepteur /\< (\
3 Vee, Terre du signal récepteur < \
4b Clk- Barre de sortie d’horloge reprise regue: cargctér iq\\e %ul tive\>

5b Clk+ Sortie d’horloge reprise regue: caractép's’ﬁq{e\(acu@m \

7 Vcce, Alimentation réceptrice / ~

8 SD Détecteur de signal /\\)/ 2

6 Vee, Terre de signal récepteur \ \

9 RD- Barre de sortj %J s ( U

don?é/e\gre e
10 RD+ Sortie de don% r}g{}s\ \ \ /

a Les troyis de la carte doivent étre fixés a la teffe du cha

b Si la cafactéristique n’est pas utilisée, ne pas conr(e\cre{.

Tahleaw 2 =D
até é

Partie a R0 v o .
brochek Symb \/\\ X X Description des fonctions

Goujgns montage
MS a M Lesgobjons~de ntage sont destinés a assurer la fixation mécanique du de
tteurcrécepteur sur la carte. lls peuvent également assurer une connexion

tiornmelle e I’émetteur-récepteur a la terre du chéassis de I’équipement.

11 (\u@s\ \\ Ali}v\entation émettrice

12 Ve& \\Fe\r;gde signal émetteur

13b TDis Désactivation émetteur: caractéristique facultative
14 TD+ Entrée de données émettrices

15 TD- Barre d’entrée de données émettrices

16 Veey Terre de signal émetteur

Moniteur de courant de polarisation de diode laser — extrémité négative:

17°¢ Bmon(-) caractéristique facultative

18 ¢ Bmon(+) Moniteur de courant de polarisation de diode laser — extrémité positive: caractéristique
facultative

19¢ Pmon(-) Moniteur de puissance optique de diode laser — extrémité négative: caractéristique
facultative

20 © Pmon(+) Moniteur de puissance optique de diode laser — extrémité positive: caractéristique

facultative

a Les trous de la carte doivent étre fixés a la terre du chassis.
b Utilisation facultative pour produits & laser uniquement.
€ Si la caractéristique n’est pas utilisée, ne pas connecter.
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6.3 Electrical terminal assignment

Table 1 — Transceiver receiver pin-function definitions

20-pin

Symbol Functional description
part
Mounting studs
MS a MS The mounting studs are provided for transceiver mechanical attachment to the
circuit board. They may also provide an optional connection of the transceiver to
the equipment chassis ground
1 P_hoto-de?ector Monitoring facility for photodetector: optional feature
bias monitor
2 Vee, Receiver signal ground (
3 Vee, Receiver signal ground /\\ ~
4b Clk- Received recovered clock-out bar: optional feature{\ \
5b Clk+ Received recovered clock-out: optional featur
6 Vee, Receiver signal ground \ \ \ \/
7 Vce, Receiver power supply & \ \ B
X
8 SD Signal detect \
9 RD- Received data-out bar ( {7 \/
10 RD+ Received data?a\ X\// (\ \>
~
a The holes in the circuit board must be tied to\he chassis groynds U
b |f the fgature is not used, do not connect.
Table 2 Jra celvexvn\s% in-function definitions
20-pin
Symbol Functlonal description
part
MS 2 MS ro¥ided for transceiver mechanical attachment to the circyit board.
optional connection of the transceiver to the equipment chassis
11 Ve /\ 'an\qi@f\po%sg supply
12 /a'a.\\ \Qﬁsmh\er SM| ground
13b T Di \%m\ittﬁ disable: optional feature
14 [TD+ Trangmitter data-in
15 TD> Transmitter data-in bar
16 Veer Transmitter sigmatground
17 ¢ Bmon(-) Laser diode bias current monitor — negative end: optional feature
18 ¢ Bmon(+) Laser diode bias current monitor — positive end: optional feature
19¢ Pmon(-) Laser diode optical power monitor — negative end: optional feature
20¢ Pmon(+) Laser diode optical power monitor — positive end: optional feature

a8 The holes in the circuit board must be tied to the chassis ground.

b Optional use for laser-based products only.

C If the feature is not used, do not connect.
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7 Encombrement et empreinte

71 Dessins de I’encombrement du boitier

L’encombrement et les dimensions sont donnés a la Figure 2.

«~L>l«D < B > Note 6
Note 2
N Dl ake
C -
DA |E
O /
O
B(M|c
Note 5
C

| R
TTTTT T O T [ !

EC 060/03
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7 Outline and footprint

7.1 Drawings of case outline

The outline and the dimensions are given in Figure 2.

«~L>l«D < B > Note 6
Note 2
™ Dl m—2-
L
-
I e
O /
O
B(M|c
] Note 5
|
[l

oooooooooo

EC 060/03
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Dimensions de I’encombrement du boitier

62148-3 O CEI:2003

Dimensions
Référence mm Remarques
Minimum Maximum

A 10,16 Dimension de base

B 16,00 Dimension de base

C 7,59 Dimension de base

D 8,89 Dimension de base

E 13,59

= 966 //C‘e»Qé
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NQTE 1 Le dessin décrit 'encombrement maximal(de\b es
et Jeur relation les unes aux autres.
NQTE 2 Vingt broches a 0,41 mm mintqum hnt
d’dccepter soit des broches carrées soit des brocke
NQTE 3 Goujons de montage, chacun d’'un diamétrs
NQTE 4 Définit I'espace
NQTE 5 Les 22 broches et |
NQTE 6 Broches: 1
NQTE 7 Dimegsion(par
NQTE 8 Laeu dépe ur
copper les fils. /\
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